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N O R M A B RA N ŻOW A BN-89 
Kopie I formy offsetowe 7435-03 

POLIGRAFIA na płytach alumin iowych 
niepresensybilizowanych ' (Typ I ) 

Wymagania I badania kontrolne Grupa katalogowa 1693 

Offset copies and o lfset pl ates made O</lCeTHble KO nl111 11 a</lCeTHble O ffsetkopien und OfTsetdrucHormen 
on aluminium non-presensiti zed cpOpMbl Ha HeO'lyBcTBJleHHblX aus den nichtvo rbeschichtete 

plates (Type I) llpe,[\BapHTeJlbHO amOMI1He13blX A luminium-Druckplatten (Typ I) 

Requirements and examinati on llJlaCTHHax (Tl1n I) Anferde rungen und 

Tpe60BaHI1H H KOHTponbHhle Kontroli untersuch ungen 

I1CllblTalmH 

1. WSTĘP 2. WYMAGANIA 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy­
maga nia i bada nia ko ntrolne wg BN-8417432-05 kopii 
o fTse towych i form offsetowych wykonanych na pły­

tach alumini o wych nieprese nsybili zowanych (Typ l) 
przy użyciu warstw kopiowych z d wuch romia nem am o­
nu i z gumą arabską (Typ lA) , lub albuminą (Typ IB) 
albo polialkohole m winyl owym (Typ re). 

2.1. Materiały 
2.1.1. Półprodukty 

tab!. I. 
ma teriały podstawowe - wg 

2.1.2. Preparaty - wg tab!. 2. 
2.2. Wykonanie - wg tab!. 3. 

1.2 . Określenia wg BN-73 /7401-07 , BN-721 1.3. Wymagania dla kopii - wg tab !. 4. 
2.4. Wymagania dla formy - wg tab!. 5. 7401-10 i BN-751740 1-14. 

Tabela I . Półprodukty materiały podstawowe 

Lp. Rodzaj \Ą' ym3gan i a 

1 2 J 

I Fo rm y kopi owe wg 13N -8V7432-06 pO Zy tywo we dla kclp ii 7. g umą dl"absk<! i po lialkoho lem win ylowym 
lub nega I ywov:e ell a ko pii z a lbumi n<} 7 \v7orcami kontro ln ymi wg BN-80/7402-04 

, - - nr 12 i3 - W Z() r 7l'C to na I ilOŚ CI l ó ·polo wy niera strowany, 
- n r 1221 - W70r zec ton a ln ości l i -pu lowy rast ro wa ny , 

- n r 5261 - wzo rzec do kł ad nośc i prLenlcs lenla ry,u nku. lO-po lo wy, rastrowa ny 
o róż n ym pokryc iu prncc ntCt wyn-l '.I- ud I do 50( od 99 do 95% ; 

zaleca s ię :. l osowa n iC' pas ków kont rol nych dr ukowania wg BN-86/74 11 -02 

2 Pł y t y o lfsetowe a h lJńi niowe wg BN-ii6/0S32-27 

3 Roztwór ko piowy z pol ia I kohoJc m wg BN-72/743,-(J I 

win ylowym (PAW) 

4 Roztwó r kopiowy z gum;) arab s k ą W" 
" 

BN-75/74n-03 
(GMP) 

5 Roztwór kopiowy z a lbu miną (Alb) np . 75 g suchej a lbumin y kurzej , 20 g dwuch ro m ia nu a monow'~go wg BN-66/6 19 1-66 , 
30 m ! wod y amonia ka lnej wg BN-S4/6191 -55 () c 24'lH V/V) . 1000 mi wod y destylowanej 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Po ligraf icznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego dnia 17 lipca 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. 
(Dz . Norm. i Miar nr 8/ 1989, poz . 21) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. A LFA·' 1990. Druk. Wyd . Norm. W-wa . Ark. wyd . 1,10 NaKI. 900 + 27 Zam. 1948/89 
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Tablica 2. Preparaty 

Lp . Prepa ra ty 
Wa rstwa kopiowa 

W ymaga nia 

z gumą a rabską z a l buminą z po li a lko ho lem 

( I Al (I B) win ylowym (I C) 

l 2 3 4 5 6 

l Wywoływacz o ffsetowy X - -

2 T rawiacz o ffse towy d o a lu- X - X 
mińi um 

I 3 La kie r o ffse towy X - X wg BN-84/74 11 -0 I 

4 H ydrofili zator . np . roztwó r X X X 
soli h yd rofili zującej SH -4 

5 Roztwór zabezpi eczający, np. X X X 
z gum y a ra bski ej lu b konse r-
wa tor K3 

6 Kwas o rtofos lorowy X X X wg BN-70/6 191 -93. cz. 

7 Kwas sia rk owy X X X wg BN-84/6 191 - 105 . cz. 

8 Alk oho l e tylowy X - X wg PN-74/ A-79522 - re kt yfiko-

wa ny. s każo n y np . eterem 

9 Nad manga nia n po tasowy - - X wg BN-69/6 19 1-89, cz. 

lO Kwas szczawiowy - - X wg BN-74/6 193-5 1. cz. 

II Od warstwiacz jcdno roztwo ro- - - X c ieez u suwająca szyb ko (d o 5 'mi n ) 

wy zaga rbowa ną wars t wę k o piową. 

n ie n iszezącą st ruk tury po wierz-

chni pł yty 

! 
12 Farba kop iowa X X X czarna o konsys tencj i pozwa l ają -

cej na równo mie rne rozp ro waclze-
; nie na powie rzc hni for my o l'l'se to-

L weJ 

l X 
i 

- oznacza zastosowanie 

Tablica 3. Wykonanie , 
l Lp Etap wykona ni a 

Wa rstwa ko pi owa 
W ykona nie i Sposób sp rawdzenia wymagan ia 

I i kontroli z gumą z a lbuminą z polialk oho-
I arab s ką (I B) le m win ylo-
I (I A) wym (I C) ,. __ . 
I i 2 3 4 5 6 7 
~ 
i i Przygo towa nie roz- X - - wg BN -75/7432-03 

,! 
tworu ko pi owegol ) 

X BN-72/7433-0 I - - wg 

- X - należy wyk on ać roztwÓ r wg ta bl. I wzrokowo ba rwę. 

lp. 5 k la rown ość i czy s t ość 

2 Oczyszcza n ie po- X X X czyszczeme powie rzchni pły t y ro z-

I wie rzchn i pły t y two rem 5% kwas u o rtofosforowego 

l 
wg ta bl. 2 lp . 6 o c 5%(m/ m) i szczo t-
ką 

wz rokowo , 
po wierzc hnia pł y t y powinna być czy-i 

~ sta i równomie rnie zwil żać się wodą 
'- - -
f 3 Po l;rywa nie . pl y\)' X X < X ró wn om ie rne rozp rowadze nie wzrokowo I roz-

I wa r~l t'Jvq !<opiową tworu kop iowego wg tab l. 3 lp. I wy-
! i suszeni e la nego na ś rode k powierzc hni wlru-• • I jącej (w wirówce) zw il żo n ej wodą 

I ! 
pł yty 

o raz wys usze me w te mpe rat u rze do 

L l 60°C termome tre m 
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cd. ta bl. 3 

Lp. Etap wykonania 
Warstwa kopiowa 

W yko nan ie i Sposób sp rawdze n ia wymaga nia 

i kontroli z gumą z a lbuminą z pol ia Ik o ho-

arabską ( I B) le m winylo-

(I A) wym (I e ) 

l 2 3 4 5 b 7 

3 Pokrywanie płyty X X X wa rstwa po winna być równOrllIerne.l 
warstwą kopiową grubości . dostosowa na d o cha ra kte ru 
i suszen ie chropowa (ości powi~ rzc hni plyty wzrokowo 

i wa run ków ob róbki: bez wad wg 
lupa sx 

BN-7b/7432-04 , np. - wystającego 

zla r!la. krate rów. grudek. ko me t , przez dot yk kopii 

pęcherzy . różnic odcienia barwy. 

o polysk u wskazującym na wysusze-

ni e oraz ni e zos tawiaj,!ca ś ladów d o-

tyk u 

4 Naświetlanie (na- X X X na promieniowa nie przez formę ko-
promieniowanie) p i ową wg tab l. I lp. l . w kopio ra mi e 
główne wg usta l eń pneumatycznej o podc i ś nien i u mini -
o ptyma I nego czas u mum 50 kPa źródłem promie n iowa-
naś wietlania i wy- nia k ró tkofa lowego, np. la m pą rt<;-

woływania zgodnie c i ową, łuk ową. ksenono\\ą wysoko- ma no metre m 
z BN-8 1/7432-05 prężn ą. meta l ohalogenową (podc i ś ni e n ie) 

p . 3.5 
zmiana rozpuszcza ln ości na promle- ekspozymetrem (na-

ni owanych e lemen tów warstwy ko- promieni o wa nie) lub 

piowej - erek l widoczny po wywo- sek und omie rze m (czas - lan iu napromieniowania 

NaŚwi e tlani e X X naprom ie ni owan ie przez folię rozp ra-
dla ź ródel o s tałym 

uzu- -
pdniające szającą lu b przez ma skę warun-

na tę że niu naprom lc-
w 

ni owa nia) 
kaeh , jak przy n aś wi etla n i u głó wnym 

zmn le' '>Lenle r.·ra coch ł LO; In ości kore k-

1 ty 
. . 

I1lI n usoweJ 

5 Na nosze nie lil rby - X I - n :!I"';I(': ~Il'n1C l 1 f"zp:-~ waa Zel1 lr" IJrby wzro k owo 
I 

ko piowej i ta lk o wa- . wg t~ ~1. 2 :n . 12 Za pomocą wa lka 
nit: 

1-
lub ta n1pnnu 0 r C! :~ z:lt(j!kuwanie 

-
cała po \,:1' '1ch l)!'-\ \\ arstw~ I;opiowej 

powi nna by .' p,)kryta '\I\'a rs l V.'~ far'by 

" ró wnom lLTncj g r ubości Ori.17 rów-
nO ll l 1crn 1(' pokr~ ta tLI I k ic tri - beZ 
:-'l l Ug, grude k i , kur , k t Iku 

-
6 Wy wo lywa nic wg X - - USlIl1l\'I,: ic n!e ut W(l rd lon ych (' Iemen- se k undomierze m 

usta leń o pyma lne- tów war, ('\ y kopiowej w\'Woiv \l.aoa 
go ClilS U wywoly- ofrse to w.:!,:o wg tabl. 2 Ip i ; "h'/Pl-

wania wg BN-8 11 k~ 
- 7 4 3:~-05 p . .1.5 

X X usunięC ie - nieut ward i lln" h dcmen-
tów war:-.twv kop iowej wud" i tam-
ponem z wat \' 

nie utward zo ne eleme nt y kop ii . \\ tym 'N7roko w o i lupą IOx 

ok reślone wg w'tępnyc h ll stnlet\l) po-

la wzorca nr 121 3. powin ny mieć od-

sło n ię t e 111 e ta lowe podłoże czys te bez 
pozosta ł ośc i warstwy kop iowej tzw. 
z.adyrnicrl 

u twardzone ele menty kopi i powIlln y 

111 ieć n iCLlszk od zoną wa rstw, kopio-

wą, bel. IIbytkó w i inn ych wad wg 
BN-76/7432-04 

7 Przcl11 yw~lI1ie a lk o- X - - u s u n ięcie pozos tałośc i roztworu wy- w7rok(\wo 
ho le m wolującego i dosuszen ia wars twy ko-

pi owej a lko holem etylowym wg 
tab l. 2 lp. 8 i tamponem l. li g ni ny 



4 

cd. tabl. 3 

r 
Lp. 

7 

8 

Etap wykonania 

i kontroli 

2 

Przemywanie alko­

ho lem 

Suszenie 

z gumą 

arabską 

(I A) 

3 

X 

X 

BN-891743S-03 

Warstwa kopiowa 

z albuminą 
(l B) 

4 

z polialkoho­
. lem winylo­

wym (l e) 

s 

X 

Wykonanie i wymagania 

6 

tampon llI e powinien zaba rwiać s i<; 
na żółto przy pocieraniu kopii , po­

wie rzchnia ko pii powinna być czysta 

i sucha 

suszarka z nadmuchem c i epłego po­

wietrza 

warstwa kopiowa powinna być o po­
ł ys k u wskazującym na wys usze llle 

oraz nie zosta wiająca ś ladów dotyku 

Sposób sprawdzenia 

7 

wzrokowo 

wzroKowo i przez 

do l yk ko pii 

9 Kontrola kopii X X X sprawd zenie na zgodność z wymaganiami podanymi w tabl. 4 

10 pęd ze lki em i roztwore m kopiowym wzro kowo przez po-
I------I~----__i-------_I_...:.-------------:..--:..-_ł równanie z formą 

Korekta kopii X X 

II 

12 

Doś wietlanie 

Trawienie 

Przemywanie alk o ­

holem 

La kierowan ie 

X 

X 

X 

X 

X - przez mechaniczne ścieranie 

X 

x 

X 

x 

zwiększe ni e odpornośc i che micznej 

wa rstwy kopiowej przez napro mie­
nIowa nIe ź ródłem promien iowa nia 

wg lp. 4 , w czas ie dwukrotnie dłuż­

szym 

nadtrawienie (pogłębienie) powIerz­

c hn i a luminium w ciągu 4 7- 7 min. 

w za l eż n ości od grubości warstwy 

tlenk owej i agresywności działania 

roztworu tra wiącego wg tabl. 2 lp. 2. 

przy użyc iu szczo tki 

usu nięcie pozostałości roztwor u tra­

wiącego alkoholem etylowym i ta m­
ponem z ligni ·, y 

tampo n nie powinien zabarwiać s i ę 

na żółto przy poc IeranIu ko pii . po­

wierzchnia kopi i powinna być czys ta 

i sucha 

u zyskanie elementów drukujących 

przez na nies ienie lakieru wg tab l. 2, 

lp . 3 ta mpone m 

cała powie rzchnia kopii powinna być 

równ o mie rnie pokryta, bez s ll1ug 
i 

kopi ową 

sek und o m ierze m 

sck und o mierzem 

wzrokowo 

wzrok o wo 

, i pla m la ki eru o g rubszej wa rst wie 
,· .. I ·· ·· ·-·-------ł---+----+----t--....:...------'------+------__i 

. ) I S\;:;zenie X X susza rka z nadmuchem ci e płego po ­

wie trza 

w7rok o wo 

przez d o ty k kopii wysuszona wa rstwa lakieru powinna 

mieć połys k, a na powie rzchni nie 

i._ .. __ .~ __ --------+-------+-----+---- ---+---p-o-w-lI1-n-y-p-o_z_o_s_ta_w_,_lC_' _ś_'la_d_y_d_o_t_y_k_l_' -t--- -------I 
I ·" 1 Nanoszenie farby X - X za pewnienie oleofilowych (h ydrofo-
I kopiowej i talkowa- bo wego ) właściwośc i elementów dru-

I I;'" kujących form y przez równom ie rne 
( . I rozprowad zenie fa rby kopiowej wg 

t tab l. 2 lp. 12 tampo nem o raz za tal-, ) 

• ) kowanie 

cała powierzchnia kopii powinna być 

po kryta równomierni e. bez smug. 

grude k i skupi sk talku 

wzrokowo 

. •. ___ .. .. __ , _______ --'-___ --' ____ -'--_ _ __ -L-___________ ---JL-_____ ---' 
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cd . tub l. 3 

Lp . Etap wykonania 
Wars twa kopi owa 

Wyko nanie i wynlaga nia Sposó b sprawd zenia 
i ko ntroli z gumą z albu miną z polialk oho-

arabską (I Bl lem win ylo-

n A) wym ( I e) 

I 2 3 4 S 6 7 

17 Od wa rstwian ie X - - u sullięcie ut wa rd zonyc h elcmentów 
w~l rstwy kopiowej wodą lub rozwo-
rcm kwasu '\ iarkowcgo W'O 

to tabl. 2 
lp. 7 o c 2% (mll11) przy u życi u szoot-
ki 

- - X u s unięcie utwardza nyc h elcment ów wzrokowo przez po-
warstwy kop iowej odwa rst wiaczem równa ni e z ro rmą 

jedn oro7tworowym wg tab l. 2 lp. II kop i ową 

lub za po moc,! roztworu nadlna nga-
nianu potasu \:vg tabl. 2 p. 9 o 
c 3% (m/ m) i kwasu szczawiowego wg 
tabl . 2 lp . 10 o c4% tl11/l11) przy l!Ży -

Cl U szczot k i 

, w miejscach utwa rdzonych (nied ru-
k ującyc h ), mcta lowa powi erzc hnia 
pł y t y powInna być odsłon ię ta. bez 
pozos tałośc i warstwy kopiowcj: war-

, stwa lakie m w miejscach dru kuj ,)-
cych powinna p070sta ć ni cna ruszo na 

18 H yd ro ri I i zacja po- X X X za pewn icnie h ydro ri ln ości elementów 
wierzc hni nied ru k uj'Icyc h rormy 4% (111/111 ) roz-

twore m hydro ri l izującym wg tab l. 2 wzrokowo 
lp. 4 i ta mponem 

m i cjsc~ ni edrukujące powl nnv rów-
nom iL'rn ic z\\,: liać si:; \'CaGą 

- -
19 Zabo plcL7.c n ie [lO- X X X [lO krycie 1\1/1 w()r'~:11 z<.!bc·/picC7ają- wzrokowo 

wicl"i'c hni L )- I.l ', \ 1-' 1.1n: 2 Ip 5 id C'on:oc'l gą bki 
( 1~lll rOJld i rrze ," :'ÓW'1 {i nierne raz-
o:"\)\VeH.i7':lli c pc. PO WiCfLChnt fo rmy 

------ -- -
20 Kon t ro i" I'v rm y X X X sr""" 11".'!I.t T1: I 7~,',d I l(l~Ć z wY1l1~l gan i a mi podan ymi w ta bl. S 

dru kowej 
- -

X - O7.l1a cza wyst,powallie. 
I ) Pr7ed proce'L' Jl1 spo rz<I cl zani :1 kO[lii i for my on se t ow~j wltwór koploCl y n ~'il eż\' Ill'dd;;': b '~ dal1i ll wg RN-8 117432-0S. w celu ustalcn ia 

optymal neg o czasu n aś wi et lan i:1 p. ~ . 5 i wy\\- o !yWtt!; I(ł \,II.' ;) rs t \N Y kt)pic'l\vcj p. 4 7.: .. l . 
- ---- , 

Tabela 4. Wymagania dła kopii - ---- _ ._- ,--. 
Cecha Wymaga nia Bada nia 

-
I 2 3 ._--_. --

a) Um icszczcn ie ob razu kopi i ob raz ko pi i pO Wlnlen być LI Il1l tszc zuny na [lo wie r7ch ni pł y ty IV sp o-· "'7ro k<)wo i przymiarem lini o-
sób zapewn iający właściwe ma rgi nesy na od bitce . hez s kosów wym z dzia łką 0,5 mm przez 

pomiar marginesów w stosun-
ku do wyrysowa nego schema-
tu 

. . 
formi e rOZll1 leSZC7.e n la na 

b ) Zgod ność od two rze nia wszys tkie element y te kstowe i il ustracyjne kopii powinn y być od- wzro kowo i lu pą 10X na ko-
ob ra zu tworzonc z I'o rm y kopiowej pll i for mie kopiowej 

e) Stan (wygl" d) mi ejsc I1I C- miejsca z utward zo llq wars t wą kopl ow'l p0\,illny I:lVĆ bez usz k od zeń . wzrokowo i IUP'I IOx 
od sł o nięt yc h kopii ubytków i zbęd nych elementó w 

miejsca z utward zoną warstwą k opiową nie pOWJl1/ly odstawać od wzm: owo i lupą IOX 
podlo?a a nI ul egać od wa rstwieni u w trakcie .lej obróbhi 

przcz do tyk kopii i po ta reie 

paznokcicm 

d) Czys t ość micjsc odsłonię - lllleJsca nic pokrvte wars twą k o pi ową powinn y być czyste. z odsło- wzro kowo i lupą 10X 
tych kop ii nię t a ITl e tal ową powicrzch nią, bez pozos tał ośc i warst wy kop iowej 

tzw. zadym i e ń , itp . 
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cd. ta b!. 4 

Cecha Wymagania Bada nia 
, 

I 2 3 

e) Odtworzenie wzorca kon- na wzorcu 1213 - wymagane pola powinn y być odsł onię te wg usta- lupą IOX 
trolnego leń optyma lnego czasu naświetlania i wywoływania wg BN-811 

7432-05 p. 3.5 

f) Wady wg BN-76/7432-04 niedopuszcza lne wg BN-7617432-04 

Tablica 5. Wymagania dła formy 

Cecha Wymagania Badania 

I 2 3 

a) Umieszczenie obrazu for- ob raz formy powinien być umieszczony na powie rzchn i pł yty w spo- przymiarem liniowym z d ział-

my só b za pewniający właściwe ma rginesy na odbitce, bez skosów ką 0 ,5 mm na fo rm ie l na 
odbitce 

b) Zgodność odtworzenia obraz fo rm y powinien być w pełni odtwo rzony z formy kopiowej, wzrokowo i lupą 10x 
obrazu bez ub ytków i zbędnych elementów druk ującyc h 

postrzępi e ni a k rawędzi kresek i punktów rastrowych me powlI1n y I up:.} 10x 
być widoczne przy powiększeniu 10X 

cl Zgodność odtworzenia na wzorcu 526 1 powinny być od two rzone (zreprodukowane) po la lupą IOX 
wzorców kontrolnych o pokryciu rast rowym co najmniej 3% i 97% 

na wzorcu 122 1 powinn y być odtworzone (zreprod ukowa ne) wszy-
stkie pola 

d) Przyda tn ość do drukowa- eleme nty drukujące form y offse towej powinn y mieć właściwości hy- przez wykona nie odbitk i 
ni a drofobowe (oleofilowe) zaś elemen ty niedrukujące powinny mieć w urząd ze niu do wykonani a 

właściwości hydrofilowe (oleofobowe) zapewniające możliwość po- próbnyc h odbitek i sprawdze-
pra wnego \wykonania odbitek , bez wad nadruku nie wg BN-88/74 14-05 

e) Wady niedopuszcza s ię wad powierzchni fo rmy , jak: pęknięcia , wgłębie- wzrokowo o raz lupą 10X 
I1la , wt rącen i a cia ł obcych, rysy itp. uszkodze nia mecha ni czne 

niedopuszcza s ię wad wyko nania. jak ub ytk i rysunku lub dodatkowy wg BN-76/ 7432-04 

rys unek o ra z innych wyni kaj ących z wad ko pii wg BN-7617432-04 

3. BADANIA b) Ocena kopii offsetowej. Kopię offsetową na leży 

uznać za dobrą , j eże li odpowiada wymaganiom poda­
nym w tab!. 4. 3.1. Wytyczne ogólne. Bada nie na l eży wykonać: 

a) w ko ntroli bieżącej (samokontroli) wykona nia 
kopii i form offse towych, 

b) w kontroli form (międ zyoperacyjn ej) offsetowych . 
Każda kopia i forma offse towa pod lega badan iom 

jakości . 

3.2. Sposób wykonania badań - wg tab!. 3 -:- 5. 
3.3. Ocena wyników badań 
a) Ocena procesu technologicznego. Eta p procesu te­

chnologicznego należy uznać za dobry, jeżeli jest wy­
konany zgod nie z tab/. 3. 

Kopię offsetową należy u znać za niedobrą , j eże li 

chociaż jedna z badanych właściwośc i nie jes t zgodna 
z wymagan iami podanymi w tab!. 4. 

c) Ocena formy offsetowej. Formę offsetową na l eży 

uznać za dobrą jeżeli odpowiada wymaga ni om poda­
nym w tab!. 5. 
Formę offsetową należy uznać za niedobrą, j eże li 

ch oc iaż jedna z badanych właściwości nie jest zgodna 
.. . t 

Z wymagal11a ml podanymi w ta b!. 5. 

KONI EC 

Informacje dodatk owe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrode k Badawczo-Rozwo­
JOwy Przemysłu Po li gra fi cznego, Warsza wa. 

2.Normy związane 

PN-74/ A-79 522 Spirytus rek tyfik owany 
BN-86/ 0832-27 Aluminium . Pły t y offse towe (blachy) 
BN-84/ 619 1-55 Odczynniki . Woda amonia kalna 
BN -66/6 191 -66 Odczy nniki. Dwuchromia n a monowy 
BN-69/ 6 191 -89 Odczy nniki·. Nadmanganian postasowy 
BN-70/ 6191-93 Od czynniki. Kwas ortofosfo rowy 85% 
BN-84/ 6191-I 05 Odczynniki. Kwas sia rk owy 
BN-74/ 6193-51 Odczy nniki. Kwas szcza wiowy 
BN-73/ 7401 -07 Pod stawo we techniki druk owa nia. Wykona nie fo rm y 

kopi o wej. Na zwy i okreś l e ni a 

BN-7217401 - IO Technika druko wa nia pła s kiego. Wykonanie form y 
druk owej . Nazwy i o kreś l e nia 

BN-7517401 - 14 Fo tografia reproduk cyjna w poligra fii. Słownictwo 

BN-8017402-04 Wzorce ko ntrolne do rep rod ukcji po ligraficznej. Po­
dz i a ł i cha ra kte rystyka tec hni czna 

BN-8417411 -01 Preparat y o fTse to we . Za stosowanie, wymagania i ba ­
da nia 

BN-861741 1-02 Odbitki druka rskie offse towe. Wymaga nia i bada nia 
ja k ości nadruku za pomocą paskó w kontrolnych 

BN-8817414-05 Odbitki druka rskie. Wymagania podstawowe i ba-
dania nadruku 

BN-75/ 7432-03 Offse t. Roztwó r kopi owy GMP 
BN-7617432-04 Kopie fo toc hemiczne. Cha rakterys tyka wad 
BN-84/7432-05 Warstwy kopio we, kopie chemigra ficzne i offse towe. 

Pobiera nie próbek i metody badań 
BN-8317432-06 Form y kopiowe. Wymagania pod stawo we i bada­

ma 
BN-7217433-0 I Chemigrafia . Roztwory kopiowe PA W 

3. Literatura 
Czi choń H., Czi choń M.: Współc zesne warstwy kopiowe w druku 

pła skim . Materialy i studia Centralnego Laboratorium Poligraficzne­
go 

Wa rszawa: Wyda wnictwa Ka ta logów i Cennikó w 197 1 
4. Autorzy projektu normy - dr inż. Tomasz Dąbrowa - Insty­

tut Po ligra fii Po litechniki Wa rszawskiej w Warszawie , mgr Ryszard 
G od lewski - Oś rode k Bada wczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficz­
nego w Wa rszawie. 

5. Dystrybutor płyt aluminiowych - Centra la Zaopa trzenia Prze­
mysłu Pol igra ficznego "Technograf' , Wa rszawa. 
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